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Abstract (de)
Ein Leiterplattensteckverbinder (1) umfasst einen AuBenleiter (2), einen Isolator (3) und eine Innenleiteranordnung (4) mit zumindest einem
Kontakistift (5). Der AuBBenleiter (2) ist zumindest in einen Hilsenabschnitt (2a) und in einen Fligelabschnitt (2b) gegliedert, die Uber einen
Verbindungsabschnitt (7) miteinander verbunden sind. Der Hilsenabschnitt (2a) verlauft entlang einer ersten Teillange (T 1) des AuBenleiters
(2) und weist eine in Umfangsrichtung tberwiegend geschlossene erste Wandung (8a) auf, durch die ein Aufnahmeraum (9) umgrenzt ist, in dem
ein Teil des Isolators (3) angeordnet ist. Der Fligelabschnitt (2b) verlauft entlang einer zweiten Teillange (T 2 ) des AuBenleiters (2) und weist
eine in Umfangsrichtung zumindest teilweise geéfinete zweite Wandung (8b) auf, wobei die zweite Wandung (8b) durch die Offnung (10) in einen
ersten AuBenleiterfligel (11a) und in einen gegeniiberliegenden zweiten AuBenleiterfliigel (11b) gegliedert ist. Der Hilsenabschnitt (2a) und der
Fligelabschnitt (2b) sind durch einen Zwischenraum (12) beabstandet, wodurch die AuBenleiterfligel (11a, 11b) federnde Eigenschaften aufweisen.
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